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Niedrigschmelzende Lote

Mögliche Zusammensetzungen / Legierung:

Bleifreies Lot
96,0 Sn / 4,0 Ag            221 °C (eutektisch)
96,5 Sn / 3,0 Ag / 0,5 Cu 217-219 °C 

Blei Lot 
62 Sn / 36 Pb / 2 Ag 179 °C (eutektisch)    
63 Sn / 37 Pb  183 °C (eutektisch)

Niedrigschmelzende Lot
42 Sn / 58 Bi 138 °C (eutektisch)     
77,2 Sn / 20 In / 1,0 Ag 175-187 °C

ACHTUNG bei
• Sprödigkeit
• Thermische Belastung
• Einsatztemperatur

•4.229.220,784.229.220,78



Niedrigschmelzende Lote

Klassisches Profil SAC305

Schmelztemperaturbereich 217°C

Einstellwerte Ofen ca. 265°C



Niedrigschmelzende Lote

Profil niedrigschmelzender Paste, Bsp. 
Durafuse LT

Schmelztemperaturbereich ca. 180°C
Einstellwerte Ofen ca. 230°C

Typische Eigenschaft laut Hersteller:
- Durafuse ist ein Komposit 
(Zusammensetzung von zwei Legierungen)
- Hohe Zuverlässigkeit bei Falltests 

(vergleichbar mit SAC)
- Hohe thermische Festigkeit



Case Study SMT und Indium (Durafuse)

Projektaufbau (Set-up):

• Anlagengröße R320 (= 3,2m Heizkammerlänge / 
Transportgeschwindigkeit 0,8m/min)

• Verbrauchsmessungen von…

• Standard Bleifrei SnAgCu / Profil – 4min – Peak 265°C – Produkt 240°C

• Durafuse LT Legierung aus SnAg und SnIn / Profil – 4min – Peak 230°C – 
Produkt 205°C 

• Verbrauchsmessung nach EN501610 und EN61000-4-15 Standards

     (angelehnt an TÜV-Bescheinigung)



Case Study SMT und Indium (Durafuse)

Projektaufbau (Set-up):

• In Kombination mit …

• Mittlere Lüfterstufe (Level 2) und höchste Lüfterstufe (Level 4)

• Mit Pyrolysereinigung (ABS) und ohne Pyrolysereinigung (ABS)



Case Study SMT und Indium (Durafuse)

Projektaufbau (Set-up):

• Das „Produkt“ → 220 x 235 x 2mm Aluminiumboard

• Ofentemperatur stabilisiert für 120 min, anschließend …

• 10 min Ofenbeladung + 10 min Stabilisierung, dann 30 Minuten Messung

• Es wurden 16 Messungen durchgeführt und verifiziert



Energieverbrauch SnAgCu zu Durafuse – Übersicht 



Energieverbrauch SnAgCu zu Durafuse – Ergebnisse 

• Mittlere Einsparung SnAgCu mit Durafuse über alle Kriterien → - 17%

▪ Mit Pyrolyse 

▪ Lüfterstufe 50 und 100%

▪ Beharrungszustand und Beladen



Energieverbrauch SnAgCu zu Durafuse – Ergebnisse 

• Pyrolysereinigung hat einen Einfluss von <5% 

▪ Beladen

▪ Mit und ohne Pyrolyse (ABS Reinigung)

▪ Lüfterstufe 50 und 100%

• Anmerkung: Die Pyrolysereinigung bei SMT ist direkt ohne Verrohrung im Prozessraum angeflanscht und hat so keine hohen 
Energieverluste zu kompensieren (Cleaning „on the spot“ Prinzip), bei anderen Systemen können die Werte abweichen

• Positiver Nebeneffekt – bei niedrigeren Temperaturen entsteht deutlich sichtbar weniger Verschmutzung im Ofen



Energieverbrauch SnAgCu zu Durafuse – Ergebnisse 

• Praxisfall und „ Profiling Plus Beispiel“ – Einsparung von den Pasten mit Lüfterstufe 4 auf 2 mit Pyrolyse 
unter Last → -27%

→ 2,7kW/h – bis zu 3.500 CHF /Jahr 
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